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　米ｎLIGHT社は、ショートパルス
ファイバレーザ「helix」を発表した。
高出力・高効率、高信頼性nXLT™シ
ングルエミッターレーザダイオードと 
nLIGHT社特許のカイラル結合コア

（3C®）ファイバテクノロジーを採用し
た、高ピーク出力、短パルス、ビーム品
質に優れたパルスファイバレーザであ
る。本機の特徴である3C®ファイバは、
メインコア／へリカルサイドコアの構造
特性によりラージモードエリア（LMA）
ファイバの限界を克服。非線形効果の
閾値低減による高ピーク出力化と、高
次モーﾄﾞを抑制することで回折限界に
近い優れたビーム形状、ビームポイン
ティング、出力安定性を両立する。
　また、helixは、パルス安定性の高
い半導体レーザシーダによるバースト
パルス機能を搭載しており、多様な加
工材料に対して最適な加工プロセスを
提供する。helixは、コンパクトなオール
ファイバ構造による安定性の高いピコ
秒パルスレーザとして、高精度な微細
加工アプリケーションのための費用対

効果の高いソリューションを提供する。
　仕様は発振波長：1064±2nm、パルス
エネルギー：15μJ、最大ピーク出力は
300kW、最大平均出力および最大繰返
し周波数：15W（1MHz）と25W（1.7MHz）
の2モデル。ビーム品質M2：1.2 （典型
値）。出力安定性：≦2%rms。パルス幅：
50ps〜400psにて選択が可能。オシレ
ータ周波数：10MHz〜100MHzにて選
択可能。バーストモード：最大30パルス

（15Wモデル）と最大15パルス（25Wモ
デル）。　
　また、同社は、自社内でLDウエハ成
長から光学設計、組み立て、パッケー
ジングまでを一貫して行うことができ
る高輝度・高出力レーザダイオードのリ
ーディングカンパニー。ファイバレーザ
／固体レーザ励起、材料加工用途に最
適なファイバ付LDモジュールPearl™、
element®のほか、LIEKKI®高品質ファ
イバ製品、微細加工用ファイバレーザ、
均一性の高いLDラインビームシステ
ム、タッチパネル薄膜パターニングシ
ステムなど、レーザダイオードをベー

スとした各種産業用途に最適なハイパ
フォーマンスレーザ製品を提供する。
　Pearl™シリーズは、同社のnXLT™シ
ングルエミッター LDを採用し、高電気-
光変換効率、低電流駆動が可能な、次
世代LDモジュール。空冷、コンパクト
なパッケージサイズから、9xx nmで
130W@200μmファイバと高輝度、駆動
電流10A、電気−光変換効率＞50％と、
従来のリニアアレイ型LD（バータイプ
LD）と比較し、大幅に性能を向上させ
たファイバ付LDモジュール。新製品と
して、Pearl™のテクノロジーをベース 
に、ファイバレーザ／固体レーザ励起
などのOEM用途向けに低価格を実現
したハイパフォーマンスLDモジュー
ルelement®もラインナップしている。
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